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Spajkovacie zariadenie
MS-2LF
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MiniSol MS-2LF je zariadenie ur¢ené najma pre vyrobu prototypov a malych sérii, pri vhodnej organizacii prace je vSak
mozné na nom zaspajkovat i niekolko tisic DPS mesacne. V priebehu niekolkych sekidnd zaspajkuje vSetky suciastky
na doske ploSného spoja. Regulaciu teploty zabezpecuje elektronicky digitalny regulator. Okrem samotnej regulacie
teploty s vysokou presnostou, navy$e odmeriava ¢as predohrevu a zobrazuje teplotu, €as a prevadzkové stavy.

Minisol sa vyznaCuje velmi malym pajkovacim objemom, kratkym nahrievacim ¢asom a taktiez extrémne
nizkymi prevadzkovymi nakladmi.

Ruéna manipulacia s tymto kompaktnym a hospodarne pracujucim zariadenim je velmi jednoducha: DPS
osadena suciastkami sa vlozi do spajkovacieho vozika a na stranu spojov nanesieme tavidlo (rozprasovacom ,
Stetcom). Vozik polozime na vodiace listy MiniSol a pohybom vpred umiestnime vozik do polohy predohrevu
suciastok. Tymto pohybom sa su¢asne zotrie vrstva oxidov z povrchu spajkovacieho kupela. Po kratkej dobe
predohrevu (15 60 s.) kratkym spatnym pohybom vioZzime DPS do spajkovacieho kupela. Po 3 sekundach, vozik
vyberieme a DPS je kompletne zaspajkovana.

Nastavovanie teploty spajkovania a ¢asu predohrevu sa vykonava jednoducho tlacidlami.

Hodnoty teploty a asu sa zobrazuju na LED displeji a akusticky bzu&iak upozorni
_ Obsluhu na ukonéenie predohrevu. Zariadenie ma vlastni pamat posledne

Nastavenych hodndt.

MiniSol MS-2LF je prednostne ureny na spajkovanie dosiek ploSnych
spojov. Okrem toho ho v§ak mozno pouzit aj na pocinovanie drétov,
pripojok, kontaktnych lidt a inych elektronickych a mechanickych dielov.
S vyhodou sa da pouzit' i na vyberanie zaspajkovanych suciastok z DPS.

Odporuéana spajka: Sn63Pb37 / SnAg3Cu0,5 - tyCova
Odporucané tavidlo: bezoplachové MulticoreX33-07i
bezoplachové MulticoreX33-12i

Technické Udaje:

Teplotny rozsah: 110 - 280°C Vonk. rozmery (d/$/v): 490 x 490 x 360/750 mm

Maximalna teplota: 295°C Rozmer Vane: 265 x 215 x 15 mm

Viykon: 2000W + 1000W  Max. Rozmer DPS: 235 x 195 mm Obsah spajky: 5 kg
Napéjanie: 230V /50 Hz Hmotnost: 20 kg Presnost regulacie: +1-1%

Spajkovacia technika a osadzovanie

MS-2LF v.2.0



